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北方华创设备中标量环比上升，至纯科技中标清洗设备 
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国内半导体设备 11月招投标数据（仅限于已公布的数据） 

国内晶圆厂商招标数据： 

中芯国际（绍兴）：后道测试机+7台，分选机+4台，后道封装+8台； 

华虹半导体：CVD+2台，干法刻蚀+1台，湿法清洗+2台，离子注入+3台，氧

化扩散+2台，后道封装+6台； 

华力微电子：PVD+1台，CVD+3台； 

长江存储：PVD+4台，ALD+1台，干法刻蚀+2台，退火+3台，氧化扩散+3台； 

上海积塔半导体：前道检测+1台，前道计量+1台； 

华润微：PVD+2台，干法刻蚀+1台，去胶+2台； 

上海新微：EPI+1台，前道检测+2台，后道测试机+3台，后道封装+1台； 

比亚迪半导体：后道封装+2台；  燕东微电子：湿法清洗+1台；  

国内设备厂商中标数据： 

北方华创：PVD+4台，干法刻蚀+3台，退火+3台，氧化扩散+3台； 

华峰测控：后道检测+2台；  芯源微：涂胶显影+1台；  沈阳拓荆：CVD+1台； 

华海清科：CMP+1台；     中科飞测：前道检测+1台；  

至纯科技：湿法清洗+1台 

半导体设备行业投资建议：建议关注上市公司包括北方华创、中微公司、至纯科

技、万业企业（凯世通）、芯源微、盛美上海、长川科技、华峰测控、华兴源创、

精测电子、晶盛机电、光力科技、盛剑环境、正帆科技、ASM Pacific（H）；非

上市公司有屹唐半导体、华海清科、沈阳拓荆、上海微电子、睿励科学仪器、东

方晶源。 

半导体材料行业投资建议：建议关注上市公司包括雅克科技、彤程新材、晶瑞电

材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、神工股份、立昂微、

沪硅产业-U、华特气体、金宏气体。 

风险分析：国产化进度不及预期，晶圆厂扩张不及预期，技术研发不及预期。 

公司盈利预测与估值简表 

代码 简称 
市值 

（亿元） 

归母净利润（亿元） PE PS 

2021E 2022E 2021E 2022E 2021E 2022E 

002371.SZ 北方华创 2034 8.89  12.54  229  162  22  16  

688012.SH 中微公司 967 6.45  8.01  150  121  31  22  

600641.SH 万业企业 342 4.15  5.21  82  66  28  22  

603690.SH 至纯科技 178 3.30  4.30  54  41  9  7  

300604.SZ 长川科技 347 2.18  3.44  159  101  24  18  

002409.SZ 雅克科技 371 5.98  8.41  62  44  10  8  

603650.SH 彤程新材 305 4.68  6.73  65  45  12  9  

300655.SZ 晶瑞电材 169 2.15  3.17  78  53  10  7  

                                                       资料来源：Wind、光大证券研究所整理；股价时间为 2021-12-03，2021-2022年业绩为Wind一致性预测； 
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1、 国内半导体设备招投标情况总览 

图表 1：2021年国内半导体设备招投标数据总览（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

薄膜沉积设备              

PVD 8 5 7 9 14 2 1 1 6 4 7   64 

CVD 14 12 18 58 53 13 1 5 24 37 5   240 

ALD 1 1 11 1 6 0 0 12 1 0 1   34 

EPI 2 0 0 2 4 0 1 1 1 0 1   12 

ECP 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0   6 

MOCVD 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

光刻机              

光刻机 6 0 0 3 3 0 0 9 0 0 1   22 

其他光刻设备 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0   5 

刻蚀设备                           

干法刻蚀 25 10 12 31 58 14 4 2 30 10 5   201 

湿法刻蚀 1 1 2 3 5 4 0 0 2 1 0   19 

前道检测与计量                           

检测 32 6 9 5 11 14 4 6 6 23 18   134 

计量 14 1 0 2 4 9 1 1 15 1 1   49 

成分分析 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0   3 

FIB 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0   3 

清洗设备                           

干法清洗 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

湿法清洗 9 4 4 24 21 25 2 3 11 6 3   112 

去胶 8 6 2 0 8 19 1 3 9 1 2   59 

刷片机 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0   9 

晶圆盒清洗 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0   6 

涂胶显影设备                           

涂胶显影 6 0 7 7 1 1 1 2 5 0 0   30 

涂胶 2 0 1 2 5 0 0 0 0 1 1   12 

显影 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0   5 

固化 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0   2 

化学机械研磨&抛光机                           

化学机械研磨 6 2 1 19 5 2 0 3 6 3 1   48 

抛光机 0 0 0 1 4 0 3 1 0 0 0   9 

退火及热处理设备                           

退火 12 5 2 20 4 10 1 4 5 4 3   70 

热处理 5 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0   9 

离子注入及氧化扩散设备                           

离子注入 17 2 0 7 6 2 1 1 2 6 3   47 

氧化扩散 23 3 4 5 54 15 6 3 0 2 5   120 

后道检测设备                           

测试机 4 5 16 141 50 26 55 12 21 15 12   357 

分选机 0 1 0 2 17 1 0 2 17 1 4   45 

探针台 100 0 0 15 11 18 0 9 0 20 0   173 

后道封装设备                           
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背金 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0   4 

焊接 2 1 3 1 5 0 1 0 25 0 3   41 

键合 32 5 6 0 5 10 2 1 14 0 7   82 

切割 15 9 5 3 15 7 5 0 32 1 7   99 

塑封 5 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0   12 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2、 国内晶圆厂商招标情况 

2.1、 中芯国际（绍兴） 

图表 2：2021年中芯国际（绍兴）招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 1 2 0 0 0 0 0 5 1 0   9 

CVD 0 1 1 0 4 0 1 0 0 10 0   17 

i-line光刻机 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

干法刻蚀机 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 0   9 

前道检测 0 2 0 1 3 0 0 0 3 6 0   15 

前道计量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 

湿法清洗 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5 0   9 

去胶 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2 

晶圆盒清洗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2 

涂胶显影 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0   6 

化学机械研磨 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2 

退火 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0   6 

氧化扩散 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0   2 

后道测试机 0 0 2 3 3 1 6 0 9 6 7   37 

分选机 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4   6 

探针台 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0   25 

后道封装 8 8 16 0 1 0 7 0 30 0 8   78 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.2、 华虹半导体 

图表 3：2021年华虹半导体招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 

CVD 14 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2   21 

EPI 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   3 

ECP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

365nm光刻机 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

248nm光刻机 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 

干法刻蚀 18 3 0 3 0 4 4 0 1 0 1   34 

湿法刻蚀 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 

前道检测 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   34 

前道计量 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14 

湿法清洗 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2   12 

去胶 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0   12 
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刷片机 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 

倒片机 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0   7 

涂胶显影 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   5 

化学机械研磨 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 

退火 9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0   12 

热处理 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 

离子注入 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3   22 

氧化扩散 23 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2   31 

后道测试机 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0   8 

探针台 11 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0   16 

后道封装 2 1 0 0 2 6 2 0 0 0 6   19 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.3、 华力微电子 

图表 4：2021年华力微电子招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   2 

CVD 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 3   7 

ALD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

248nm光刻机 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 

干法刻蚀 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0   5 

前道计量 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0   3 

湿法清洗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

涂胶显影 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 

化学机械研磨 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0   4 

离子注入 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 

氧化扩散 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

后道测试机 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   2 

探针台 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.4、 上海集成电路研发中心 

图表 5：2021年上海集成电路研发中心招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

前道检测 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0   4 

FIB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

后道封装 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.5、 长江存储 

图表 6：2021年长江存储招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 3 0 8 1 0 0 0 0 3 4   19 

CVD 0 7 9 58 27 4 0 1 22 25 0   153 
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ALD 1 1 9 1 5 0 0 12 1 0 1   31 

EPI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2 

ECP 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0   4 

光刻机 1 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0   9 

干法刻蚀 7 2 0 22 35 4 0 0 24 3 2   99 

湿法刻蚀 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0   4 

前道检测 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   3 

前道计量 1 0 0 2 0 4 1 1 13 0 0   22 

湿法清洗 0 0 0 22 3 0 0 0 9 1 0   35 

去胶 0 0 0 0 2 18 0 0 7 0 0   27 

涂胶显影 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0   10 

化学机械研磨 0 0 0 17 0 1 0 0 6 2 0   26 

退火 3 2 0 18 0 8 0 1 2 4 3   41 

离子注入 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0   12 

氧化扩散 0 1 2 3 25 0 0 1 0 2 3   37 

后道测试机 0 0 5 134 17 22 43 6 8 4 0   239 

分选机 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0 0   18 

探针台 89 0 0 11 8 0 0 5 0 0 0   113 

后道封装 0 0 0 2 4 2 0 0 2 0 0   10 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.6、 上海积塔半导体 

图表 7：2021年上海积塔半导体招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0   10 

CVD 0 0 1 0 13 0 0 4 0 0 0   18 

EPI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 

光刻机 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2 

干法刻蚀 0 0 0 0 14 0 0 2 1 0 0   17 

湿法刻蚀 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0   6 

前道检测 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 1   8 

前道计量 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1   3 

湿法清洗 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0   7 

去胶 0 0 0 0 6 0 0 1 1 1 0   9 

刷片机 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0   4 

晶圆盒清洗 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0   2 

涂胶显影 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0   6 

化学机械研磨 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2 

抛光机 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 

退火 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 

离子注入 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0   8 

氧化扩散 0 0 1 0 27 0 0 2 2 0 0   32 

后道测试机 0 0 0 0 19 0 0 4 0 0 0   23 

分选机 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   2 

后道封装 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0   5 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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2.7、 华润微 

图表 8：2021年华润微招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

CVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   1 

PVD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   3 

干法刻蚀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 

前道检测 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 

去胶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.8、 浙江创芯集成 

图表 9：2021年浙江创芯集成招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0   4 

CVD 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0   14 

干法刻蚀 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0   5 

湿法刻蚀 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0   4 

前道检测 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0   9 

湿法清洗 0 0 0 0 3 12 2 0 0 0 0   17 

涂胶显影 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3 

化学机械研磨 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   5 

退火 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2 

离子注入 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2 

氧化扩散 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0   15 

后道分选机 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4 

后道封装 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0   5 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.9、 上海新微 

图表 10：2021年上海新微招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3 

CVD 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0   5 

ALD 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 

EPI 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1   5 

ECP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

MOCVD 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

光刻机 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0   5 

干法刻蚀 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0   12 

前道检测 0 0 1 4 0 5 2 0 2 0 2   16 

前道计量 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0   3 

FIB 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

去胶 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0   6 

涂胶显影 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0   8 

抛光研磨机 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0   3 



 

 

敬请参阅最后一页特别声明 -7- 证券研究报告 

电子行业 

退火 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0   3 

离子注入 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

后道测试机 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 3   11 

分选机 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2 

探针台 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   3 

后道封装 0 2 0 0 9 0 0 1 0 0 1   13 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.10、 上海芯物科技 

图表 11：2021年上海芯物科技招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

CVD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

ALD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

湿法刻蚀 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

前道检测 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0   4 

前道计量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

湿法清洗 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3 

干法清洗 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

晶圆盒清洗 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2 

化学机械研磨 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

抛光机 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

退火 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

后道测试机 0 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0   11 

分选机 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

探针台 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0   3 

后道封装 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.11、 上海新硅聚合 

图表 12：2021年上海新硅聚合招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

CVD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 

前道检测 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2 

前道计量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

湿法清洗 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

化学机械研磨 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

退火 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 

离子注入机 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

后道封装 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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2.12、 比亚迪半导体 

图表 13：2021年比亚迪半导体招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

前道检测 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   3 

后道测试机 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0   7 

分选机 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0   12 

探针台 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0   13 

后道封装 42 4 0 0 0 8 0 0 38 0 2   94 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.13、 福建晋华 

图表 14：2021年福建晋华招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

FIB 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 

前道检测 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0   3 

前道计量 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 

后道测试机 0 0 0 0 0 8 3 0 2 0 0   13 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

2.14、 燕东微电子科技 

图表 15：2021年 燕东微电子科技招标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

PVD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 

干法刻蚀 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   2 

前道检测 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 

湿法清洗 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1   7 

氧化扩散 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0   4 

后道封装 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0   3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

 

3、 国内设备厂商中标情况 

3.1、 北方华创 

图表 16：2021年北方华创中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 2020年 

PVD 2 0 1 1 5 0 0 0 1 0 4   14 9 

CVD 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0   5 5 

ALD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 

EPI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 1 

干法刻蚀 2 0 3 1 18 3 1 0 1 2 3   34 8 

湿法刻蚀 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0   4 3 

湿法清洗 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0   13 8 
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去胶 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0   3 2 

退火 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3   12 5 

热处理 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0   4 3 

氧化扩散 0 0 0 0 31 5 0 0 0 0 3   39 6 

后道封装 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   3 7 

辅助设备 0 0 0 3 0 0 16 0 0 0 0   19 580 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.2、 中微公司 

图表 17：2021年中微公司中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

MOCVD 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 

干法刻蚀 2 0 0 2 1 0 0 0 10 0 0   15 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.3、 华峰测控 

图表 18：2021年华峰测控中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

后道检测 3 0 7 0 0 0 1 0 0 5 2   18 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.4、 芯源微 

图表 19：2021年芯源微中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

湿法刻蚀 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

湿法清洗 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0   8 

去胶 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 

刷片机 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0   4 

涂胶显影 0 0 7 0 0 0 0 2 5 0 1   15 

后道封装 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

检查显微镜 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0   3 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.5、 盛美半导体 

图表 20：2021年盛美半导体中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

湿法刻蚀 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0   2 

前道量测 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0   2 

湿法清洗 3 0 3 2 0 4 0 1 1 0 0   14 

刷片机 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 

去胶 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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3.6、 沈阳拓荆 

图表 21：2021年沈阳拓荆中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

CVD 2 2 1 3 4 0 0 2 1 8 1   24 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.7、 上海微电子 

图表 22：2021年上海微电子中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

光刻机 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 

退火 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0   6 

缺陷检测显微镜 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.8、 华海清科 

图表 23：2021年华海清科中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

化学机械研磨 3 0 1 4 0 1 0 3 6 0 1   19 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.9、 屹唐半导体 

图表 24：2021年屹唐半导体中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

干法刻蚀 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0   5 

湿法清洗 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0   2 

去胶 3 1 0 0 0 12 0 2 7 0 0   25 

退火 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0   5 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.10、 中国电子科技集团 

图表 25：2021年中国电子科技集团中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

化学机械研磨 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2 

离子注入机 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.11、 上海精测半导体 

图表 26：2021年上海精测半导体中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

前道计量 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 
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3.12、 深圳中科飞测 

图表 27：2021年深圳中科飞测中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

前道检测 0 0 3 0 4 1 0 1 2 0 1   12 

前道计量 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0   2 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

3.13、 至纯科技 

图表 28：2021年至纯科技中标数据（单位：台） 

2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 汇总 

前道检测 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1   8 

资料来源：chinabidding、光大证券研究所整理 

 

 

4、 投资建议 

 

建议关注半导体设备及材料投资标的： 

半导体设备行业投资建议：建议关注上市公司包括北方华创、中微公司、至纯科

技、万业企业（凯世通）、芯源微、盛美上海、长川科技、华峰测控、华兴源创、

精测电子、晶盛机电、光力科技、盛剑环境、正帆科技、ASM Pacific（H）；非

上市公司有屹唐半导体、华海清科、沈阳拓荆、上海微电子、睿励科学仪器、东

方晶源。 

半导体材料行业投资建议：建议关注上市公司包括雅克科技、彤程新材、晶瑞电

材、鼎龙股份、安集科技、上海新阳、江化微、南大光电、神工股份、立昂微、

沪硅产业-U、华特气体、金宏气体。 

 

图表 29：A股半导体设备公司估值情况 

序号 证券代码 公司名称 
市值 

（亿元） 

营业收入（亿元） 归母净利润（亿元） PE PS PB 

20A 21E 22E 20A 21E 22E 20A 21E 22E 20A 21E 22E 20A 21E 22E 

1 002371.SZ 北方华创 2034 60.56  91.72  126.10  5.37  8.89  12.54  379  229  162  34  22  16  28  26  22  

2 688012.SH 中微公司 967 22.73  31.42  43.23  4.92  6.45  8.01  196  150  121  43  31  22  19  10  9  

3 688200.SH 华峰测控 318 3.97  9.01  12.60  1.99  4.37  6.11  159  73  52  80  35  25  15  13  10  

4 688037.SH 芯源微 185 3.29  7.20  11.48  0.49  0.85  1.44  378  217  129  56  26  16  23  21  18  

5 603690.SH 至纯科技 178 13.97  19.95  26.20  2.61  3.30  4.30  68  54  41  13  9  7  6  5  5  

6 300604.SZ 长川科技 347 8.04  14.41  19.41  0.85  2.18  3.44  409  159  101  43  24  18  17  21  17  

7 688001.SH 华兴源创 158 16.77  21.84  26.90  2.65  3.52  4.52  59  45  35  9  7  6  5  5  4  

8 300567.SZ 精测电子 164 20.77  27.10  33.50  2.43  3.72  4.98  67  44  33  8  6  5  9  7  6  

9 600641.SH 万业企业 342 9.31  12.38  15.60  3.15  4.15  5.21  108  82  66  37  28  22  5  5  4  

10 300480.SZ 光力科技 107 3.11  5.90  10.95  0.59  1.30  2.28  180  82  47  34  18  10  13  11  9  

11 688082.SH 盛美上海 558 10.07  15.42  25.59  1.97  2.61  4.34  284  214  129  55  36  22  48  15  14  

资料来源：Wind、光大证券研究所整理；股价时间为 2021-12-03，2021-2022年业绩为Wind一致性预测； 
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图表 30：A股半导体材料公司估值情况 

序号 证券代码 公司名称 
市值 

（亿元） 

营业收入（亿元） 归母净利润（亿元） PE PS PB 

20A 21E 22E 20A 21E 22E 20A 21E 22E 20A 21E 22E 20A 21E 22E 

1 300236.SZ 上海新阳 149 6.94  10.10  12.61  2.74  1.71  1.61  54  87  93  21  15  12  3  3  3  

2 300054.SZ 鼎龙股份 245 18.17  24.04  30.95  -1.60  2.69  3.94  -154  91  62  14  10  8  7  6  6  

3 688019.SH 安集科技 155 4.22  6.25  8.81  1.54  1.51  2.11  101  103  73  37  25  18  15  13  11  

4 002409.SZ 雅克科技 371 22.73  35.51  46.27  4.13  5.98  8.41  90  62  44  16  10  8  8  6  6  

5 688126.SH 沪硅产业 709 18.11  27.39  33.04  0.87  1.07  1.54  814  662  460  39  26  21  8  6  6  

6 688233.SH 神工股份 151 1.92  4.90  6.89  1.00  2.24  2.95  150  67  51  78  31  22  12  11  9  

7 603650.SH 彤程新材 305 20.46  25.84  35.08  4.10  4.68  6.73  74  65  45  15  12  9  12  11  9  

8 300655.SZ 晶瑞电材 169 10.22  17.67  25.04  0.77  2.15  3.17  219  78  53  16  10  7  7  11  9  

9 300346.SZ 南大光电 233 5.95  7.73  9.03  0.87  1.48  1.79  267  157  130  39  30  26  17  17  16  

10 603078.SH 江化微 58 5.64  7.95  13.19  0.58  0.58  1.34  100  100  43  10  7  4  4  5  5  

11 605358.SH 立昂微 649 15.02  24.59  35.61  2.02  5.54  8.37  322  117  78  43  26  18  31  11  10  

12 688268.SH 华特气体 100 10.00  12.95  16.39  1.06  1.55  2.03  94  64  49  10  8  6  8  7  6  

13 688106.SH 金宏气体 136 12.43  16.14  20.74  1.97  2.48  3.47  69  55  39  11  8  7  5  5  4  

资料来源：Wind、光大证券研究所整理；股价时间为 2021-12-03，2021-2022年业绩为Wind一致性预测； 

 

 

5、 风险分析 

 

国产化进度不及预期 

半导体国产化需要较长的客户验证和导入时间，还要面临与国外知名厂商的直接

竞争，产品成熟度不够或客户配合意愿不强将会拖慢国产化进程。 

晶圆厂扩张不及预期 

晶圆厂的扩张与终端应用的景气度息息相关，如移动终端、功率器件、存储器件

等下游需求不及预期，将会影响晶圆厂的扩张计划。另外，中美贸易摩擦进一步

升级，有可能会拖慢晶圆厂扩张进度。 

技术研发不及预期 

半导体设备涉及的细分行业面广，壁垒较高，人才缺乏，存在研发失败的风险。 

 

 



 

 

敬请参阅最后一页特别声明 -13- 证券研究报告 

行业及公司评级体系 

评级 说明 

行 

业 

及 

公 

司 

评 

级 

买入 未来 6-12个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上 

增持 未来 6-12个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%； 

中性 未来 6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%； 

减持 未来 6-12个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%； 

卖出 未来 6-12个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上； 

无评级 因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。 

基准指数说明： 
A股主板基准为沪深 300指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生

指数。 

分析、估值方法的局限性说明 

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保
证所涉及证券能够在该价格交易。 

分析师声明 

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法
合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于
发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光
大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接
的联系。 

法律主体声明 

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内
（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。 

光大新鸿基有限公司和 Everbright Sun Hung Kai (UK) Company Limited是光大证券股份有限公司的关联机构。 

特别声明 

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于 1996年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中
国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。 

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介
绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、
基金管理以及香港证券业务。 

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不
保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更
新。 

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息
或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资
者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯
一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户
提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见
或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并
谨慎抉择。 
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